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摘要(译)

超声扫描仪和制造超声扫描仪的方法。方法的一个实施方式包括使柔性
电子器件(例如，IC)和柔性超声换能器(例如，圆形CMUT阵列的一部分)
与柔性构件集成。IC、换能器和柔性构件可形成柔性子组件，柔性子组
件被卷起以形成超声扫描仪。IC和换能器的集成可同时发生。在可选方
案中，电子器件的集成可出现在换能器的集成之前。而且，换能器的集
成可包括使用半导体技术。此外，卷起的子组件可形成管腔或可连接到
管腔。该方法可包括折叠柔性子组件的一部分以形成前视换能器。一些
子组件的柔性构件可包括一对臂。
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